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内容概要

本书较全面地介绍了安全用电基本常识、常用电子元器件基本知识、焊接技术、表面贴装技术和微组
装技术、手工印制板电路设计及计算机印制板辅助设计、电子技术文件的编制以及常用仪器仪表的使
用等内容，具有一定的先进性、资料性和实用性。
    本书注重教与学相结合，理论与实践相结合。
每章节有思考题与习题，用以巩固和拓宽书本中的内容。
本书不仅介绍了传统电子技术工艺的基本知识，也介绍了本领域的新产品，新工艺。
    本书也作为高等学校理工科及相关专业学生电子工艺实习教材，也可作为电子科技创新实践、课程
设计、毕业设计的参考书，也可供职业教育、技术培训和有关工程工程技术人员参考。
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